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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Получение знаний в области обеспечения электромагнитной совместимости для систем,1.
модулей и компонентов.

1.2. Задачи дисциплины

Ознакомление обучающихся с теоретическими основами обеспечения электромагнитной1.
совместимости для систем, модулей и компонентов.

Выполнение расчета и моделирования для обеспечения электромагнитной совместимости2.
для систем, модулей и компонентов.

Получение  практических  навыков  использования  способов  обеспечения3.
электромагнитной совместимости для систем, модулей и компонентов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Обязательная часть.
Модуль дисциплин: Модуль направления подготовки (hard skills – HS).
Индекс дисциплины: Б1.О.02.04.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-4. Способен
разрабатывать и
применять
специализированное
программно-
математическое
обеспечение для
проведения
исследований и
решения инженерных
задач

ОПК-4.1. Знает методы расчета, проектирования, конструирования и
модернизации объектов профессиональной деятельности с
использованием систем автоматизированного проектирования

ОПК-4.2. Умеет выбирать пакеты прикладных программ для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-4.3. Владеет современными программными средствами
моделирования, проектирования и конструирования объектов
профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции
ПК-3. Способен
проектировать объекты
профессиональной
деятельности

ПК-3.1. Знает основные модели жизненного цикла проекта элементов и
устройств электроники и наноэлектроники, его этапы и фазы, их
характеристики и особенности применения
ПК-3.2. Умеет разрабатывать и реализовывать этапы проекта в сфере
профессиональной деятельности
ПК-3.3. Владеет навыками работы в области проектной деятельности и
реализации проектов

4. Названия разделов (тем) дисциплины



3

Названия разделов (тем) дисциплины
1 семестр

1 Общие сведения о вопросах решаемых в рамках задач обеспечения требований ЭМС
2 Основные виды паразитных связей в электронных модулях
3 Подходы к решению задач внутрикомпонентной электромагнитной совместимости
4 Внутриаппаратурная электромагнитная совместимость
5 Электромагнитная совместимость разъемов
6 Электромагнитная совместимость переходных отверстий
7 Электромагнитная совместимость интегральных схем и микроконтроллеров
8 Электромагнитная совместимость при конструировании печатных плат
9 Испытания на электромагнитную совместимость интегральных схем


